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Bonding properties
      -Ti & SiO2 Targets-

We offer bonding processing of sputtering target (planer and cylindrical). We 
will continue the discussions with our customers for the detailed evaluation 
results of our Bonding process as shown below.
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Ti 矩形ターゲット⻑辺(mm)

Ti矩形ターゲット：
⻑辺⻑さとボンディング後の反り値
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Ti矩形ターゲット厚み(mm)

Ti矩形ターゲット：
厚みとボンディング後の製品反りの値
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1件

177.8㎜ 4件

254㎜ 3件
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254㎜
２件

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 50 100 150 200 250

ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
後
製
品
反
り
値

(m
m

)

直径(mm)

SiO2円盤ターゲット
直径とボンディング後反りの関係

164φ

164φ以外

Feel free to contact us.


